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内容概要

　　本书是天津市科协自然科学学术专著基金资助出版，全书共分7章：第1章给出了电磁兼容的基本
概念和原理并用周期性函数的傅里叶变换和非周期性干扰信号的频谱分析对电磁干扰(骚扰)进行数学
描述；第2章详细阐述印制电路板设计原则，包括印制电路板的设计流程、印制电路板的散热设计、
印制电路板的可测试性设计；第3章介绍了印制电路板PCB的电磁兼容设计，分析了有源器件敏感度特
性、发射特性和线路板上的电磁骚扰辐射，给出了多层印制电路板的叠层设计方法，讨论了磁通量最
小化、镜像平面与区分法；第4章给出了印制电路板PCB的接地设计方法和接地设计原则；第5章介绍
了印制电路板设计中的信号完整性，包括传输线及干扰分析，信号完整性的主要因素，信号完整性分
析模型和信号完整性设计。
电源完整性分析。
第6章介绍了印制电路板PCB设计中的静电放电防护；第7章主要讨论如何用Protel
DXP对印制电路板进行设计的设计方法。

　　本书可作为电气与电子工程、信息和计算机技术、生物医学工程、自动控制与机电一体化、仪器
和测试技术等专业的教学参考书，还可作为从事电气和电子产品研发、设计、制造、质量管理、检测
与维修工程技术人员的参考书。
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